Her model mobil telefonun arizali elemanlarini degistirebileceksiniz.

Islem Basamaklar: Oneriler
» Entegreyi sokmek ve yenisini takmak
icin sicak hava tabancasi kullaniniz.

» Sicak hava istasyonlar elektronik cihaz
onarimlarina daha uygundur. Ancak sicak
hava tabancalar1 ¢ok daha ekonomik
olduklarindan yaygin olarak kullanilir.
Kolay elde edilebilir. Sicak hava
tabancasinin ucuna mutlaka uygun
biiyiikliikte nozzle takmalisiniz.

» Sicak hava tabancasi tizerinde bir hava
akis hiz1 birde sicaklik ayarlayici diigme
bulunur. Sicaklik derecesi tizerindeki
dijital gostergeden okunur. Havanin akis
hiz1 ise diigme ile ayarlanan kademelere
baghdir.

» Entegre sokiimiinde lehim erime
» Entegreyi 1sitarak sokiiniiz. sicakligina ulasmadan entegre
kaldirilmaya calistlmamalidir. Lehimler
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erimeden entegre kaldirilmaya caligilirsa
entegre altindaki PAD’ ler ve yollar
kopabilir.

» Entegrenin sokiildiigi zemindeki
lehimleri temizleyiniz.

Y - ¥ -

» Lehimleri temizlerken lehim ¢ekme teli
veya lehim pompasi kullaniniz.
o 4 oy

» Lehim ¢ekme telini kullanirken PCB’ ye
fazla bastirmadan lehimleri ¢ekiniz. Aksi
halde zayif olan PAD’ ler kopabilir.

> Lehimleri temizlediginiz zeminde yogun
fluks artig1 kalacaktir.

» Fluks kalintilarin1 alkol veya tiner ile
temizleyiniz.

» Alkol veya tineri firga ile
uygulayabilirsiniz. Fircay1 hep ayni
yonde kullanarak kalintilarin PCB’ den
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disar1 dogru atilmasini saglayiniz. Fircay:
her yone kullanmak, kalintilarin bir
kisminin PCB iizerinde sadece yer
degistirmesini saglar. Tam bir temizlik
saglanamaz.

Ve

Fluks uygulamadan 6nce entegrenin
lehimlenecegi ylizeyde yer alan PAD’

leri gorsel kontrole tabi tutunuz. Eksik
PAD var ise servis kilavuzuna bagvurarak
onarima devam ediniz. Eksik PAD sayis1
fazla ise PCB degisimi gerekir.

> Yeni entreyi dikkatlice kilavuz
cizgilere gore hizalayimiz.

Eger sokiilmiis entegre takacaksaniz
entegreye uygun kalip kullanarak tekrar
bacak yapmalisiniz.

Lehimleme sonrasinda PCB’ nin
sogumasini bekleyiniz, hemen
kaldirmayiniz. Soguduktan sonra gorsel
kontrole tabi tutunuz. Gorsel kontrol
sirasinda miimkiin oldugunca mikroskop
kullanmiz. PCB’ yi yan yatirarak
entegrenin altinda goziiken lehimleri de
kontrol ediniz. Son olarak lehimleme
sonrasinda fluks artiklar1 kald ise alkol
veya tiner ile temizleyiniz.
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